






































专利名称(译) 灌注指数更平滑

公开(公告)号 US10194847 公开(公告)日 2019-02-05

申请号 US14/658528 申请日 2015-03-16

[标]申请(专利权)人(译) 梅西莫股份有限公司

申请(专利权)人(译) Masimo公司

当前申请(专利权)人(译) Masimo公司

[标]发明人 AL ALI AMMAR

发明人 AL-ALI, AMMAR

IPC分类号 A61B5/1455 A61B5/026 A61B5/0205 A61B5/0295 A61B5/00

CPC分类号 A61B5/14552 A61B5/0205 A61B5/0261 A61B5/14551 A61B5/7278 A61B5/7282 A61B5/0295 A61B5
/7207

优先权 60/851346 2006-10-12 US

其他公开文献 US20150245794A1

外部链接 Espacenet

摘要(译)

本公开的实施例寻求通过使用基线灌注指数测量和/或通过使用多个PI计
算来平滑灌注指数测量。基线灌注指数测量的组合减少了计算的PI测量
值与实际条件之间的误差。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/a63c1572-3ba5-4db9-9c3c-9efe5917d7c8
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/039283471/publication/US10194847B2?q=US10194847B2

